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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 150
LOCTITE 3621 presenta las siguientes caracteristicas: \
Tgcnologlla . Epox! m 125 —~—
Tipo de quimica Epoxi ©
Aspecto (sin curar) Gel rojo viscoso™"s o 100 —
Componentes Monocomponente-Sin mezclado = 75
Curado Curado por Calor §
Campo de aplicacion |Adhesivo de Montaje Superficial 2 50
Sustratos principales Componentes SMD a PCB >
Otras areas de|Union de piezas pequefias 25
aplicacion 0
Sistema de Dosificacion |Jeringa 20 25 30 35 40
Velocidad de|Muy alta 25.000 - 50.000 puntos/h Temperatura, °C
Dosificacion

Resistencia en Verde  |Alta

LOCTITE 3621 esta disefiado para la union de componentes
de montaje superficial a placas de circuito impreso, antes de la
soldadura por ola. Especialmente adecuado para aplicaciones
donde se requieran altas velocidades de dosificacién, alto
perfil de gota, alta resistencia a la humedad y buenas
caracteristicas eléctricas. Especialmente adecuado en
condiciones donde se requieren velocidades superiores a
35.000 puntos/h. LOCTITE 3621 se ha utilizado con éxito en
procesos libres de plomo con fluxes en base a agua y alcohol,
bajo las condiciones destacadas en la seccién Resistencia
Medioambiental.

PROPIEDADES TiPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR
Peso especifico @ 25 °C 1,22

Punto de deformacion, 25 °C, Pa 130 y 28048
Redmetro Cono & Plato :
Haake PK 100, M10/PK 1 2° Cono
Viscosidad Casson @ 25 °C, Pa‘s 05y3

Redmetro Cono & Plato :
Haake PK 100, M10/PK 1 2° Cono
Tamanio de Particula, um <150
Punto de inflamabilidad- Consultar la HS

VISCOSIDAD SEGUN LA TEMPERATURA

El grafico siguiente muestra una curva tipica de temperatura-
viscosidad medida mediante un rotoviscometro sistema Haake
PK100, M10/PK1 2° Cono, a una velocidad de cortadura de 2
s-1, que es representativa de la velocidad de cortadura en la
boquilla dosificadora. El aumento de temperatura en la cabeza
dosificadora o en la boquilla, en un rango de 30°C a 35°C,
podria facilitar la dosificacion a mayores velocidades de
dosificacion.

CARACTERISTICAS TiPICAS DE CURADO

Las condiciones recomendadas para el curado son la
exposicion a temperatura superior a 100 °C (tipicamente
90-120 segundos @ 150 °C). La velocidad de curado y la
resistencia final dependen del tiempo de permanencia a la
temperatura de curado.

Velocidad de Curado segun el Tiempo y la Temperatura

El siguiente grafico muestra el grado de resistencia a torsion,
desarrollado con el tiempo, a diferentes temperaturas. Estos
tiempos se definen desde el momento en que el adhesivo
alcanza la temperatura de curado. En la practica, el tiempo
total en el horno podria prolongarse debido al periodo de
precalentamiento. La resistencia se mide en condensadores
1206 a 22°C, ensayado segun IPC SM817, TM-650 Método
2.4.42.
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Conversion DSC Isotérmica

5 minutos @ 125 °C, % 290-Ms

PROPIEDADES TiPICAS DEL MATERIAL CURADO
Curado durante 30 minutos @ 150 °C
Propiedades Fisicas:
Coeficiente de Dilataciéon Térmica
,ASTM E 831, K™
Rango de temperatura 25 °C a 70 °C
Rango de temperatura 90 °C a 150 °C

100x10%
218x10°®
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Coeficiente de Conductividad Térmica, 0,3

ASTM C 177, W/(m-K)

Densidad, BS 5350-B1 @ 25 °C, g/cm?® 1,16
Temperatura de Transicion Vitrea , ASTM D 4065, 110
°C

Propiedades Eléctricas:
Resistividad Volumétrica, IEC 60093, Q-cm 1,3x10"
Resistividad Superficial, IEC 60093, Q 52x10"
Resistencia Dieléctrica, IEC 60243-1, kV/mm 40
Corrosion Electrolitica, DIN 53489 A-12
Constante Dieléctrica / Factor de Disipacion, IEC 60250:

1 kHz 2,94 /0,005
100 kHz 2,87 /0,003
1.000 kHz 2,79/0,019
10.000 kHz 2,76 /0,019
COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL CURADO
Propiedades del adhesivo
Curado durante 5 minutos @ 125 °C
Resistencia a traccion, Norma Siemens SN59651:
C-1206 en placa FR4 al descubierto N 50
(Ib) (13)
Resistencia a torsién, IPC SM817 , TM-650 Método 2.4.42:
C-1206 en placas FR4 al descubierto N'-mm 60
(in.oz) (9,6)
Curado durante 3 minutos a 150 °C
Resistencia a traccion:
C-1206 en placa FR4 al descubierto N 227Ms
(Ib) (=6,0)

Curado durante 30 minutos @ 150 °C
Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :
Acero dulce (granallado) N/mm?2 2158

(psi)  (22.175)

La resistencia de unién que se adquiera en la practica variara
considerablemente, dependiendo del tipo de componente
SMD, del tamafio de gota del adhesivo y del tipo, nivel y grado
de curado de la mascara/resistencia de soldadura.

RESISTENCIA TiPICA MEDIOAMBIENTAL
Curado durante 30 minutos @ 150 °C
Resistencia a cortadura en placas, ISO 4587 :
Acero dulce (granallado)

Resistencia térmica
Ensayada a la temperatura indicada
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Resistencia a la inmersion en soldadura caliente
Curado durante 90segundos @ 150 °C
Inmersién en soldadura caliente, IPC SM817, TM-650 Método
2.4.42 .1, Pasa/Falla:
R-1206 en placa FR4 al descubierto:
Apoyado durante 60 segundos sobre Pasa
el bafio de soldadura @ 260°C vy
sumergido durante 10 segundos

Resistencia Superficial al Aislamiento(SIR)
LOCTITE 3621 cumple con los mas altos estandares de
fiabilidad y resistencia medioambiental, tal y como en ensayos
SIR bajo derivaciones eléctricas con alta temperatura y
humedad. La siguiente tabla muestra los parametros de
ensayo y los resultados de dicho ensayo, en diferentes
condiciones.

ENSAYO SIR Tipo Peine
Dimensiones del Peine
Material del Peine
Espesor del adhesivo revestidor 0,1 mm

Curado del Adhesivo 150 °C, 30 minutos

Voltaje de la Derivacion Aplicada /|16 V/250 V
Ensayo de Voltaje

JIS 3197 Tipo 2 (IPC B25 B-peine)
0,38 mm lineas/espacio
cobre sin revestimiento

Humedad Relativa 85%
Temperatura de Ensayo 85°C
Duracion del Ensayo 1000 horas
Resistencia inicial en  probetal9x10'

peine @ 23 °C, 50% H.R., Q
Resistencia final en probeta peine|375x10°
@ 85°C,85%H.R., Q
Resistencia final en probeta|3,5x10"
peine @ 28 °C, 50% H.R., Q

Resistencia a Soldadura Libre de Plomo
LOCTITE 3621 puede utilizarse en ola de soldadura libre de
plomo, tanto con flux en base a agua como en base a alcohol.
Condiciones de Ensayo de la Soldadura Libre de Plomo
Tipos de Flux Multicore MF200 (en base a alcohol)y
Multicore MF300 (en base a agua)

100°C pre-calentado con ola doble a
260°C

C1608 adherido con doble gota de
0,8mm

SOD 80 adherido con gota individual de
1,1mm

Condicién de la ola

Componentes

Resultado Sin pérdida de componente en la ola

INFORMACION GENERAL
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+1.888.943.6535
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+32.1457.5611
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For the most direct access to local sales and technical support visit: www.henkel.com/electronics



HDT LOCTITE 3621, Enero 2014

Para informaciéon sobre seguridad en la manipulacion de este
producto, consultar la Hoja de Seguridad (HS).

Modo de empleo

1. LOCTITE 3621 se suministra desaireado, en una gama de
jeringas listas para usar, que se acoplan perfectamente a una
variedad de sistemas de dosificacion de tiempo/presion de aire,
de uso habitual.

2. Tras su almacenamiento en refrigerador y antes de su uso,
permitir que el adhesivo se atempere normalmente entre 2y 4
horas.

3. Evitar la contaminacién con otros residuos de adhesivos,
asegurandose de que las boquillas dosificadoras, adaptores, etc.
estan perfectamente limpios.

4. No dejar las boquillas sucias en el equipo dosificador mientras
éste no esté en uso, ni en remojo en disolventes, durante largos
periodos de tiempo.

5. La cantidad de adhesivo a dosificar dependera de la presion de
dosificacién, tiempo, tamafio de la boquilla y temperatura.

6. Estos parametros varian dependiendo del tipo de sistema
dosificador utilizado, por lo que deberan optimizarse en
consonancia.

7. La temperatura de dosificacion idonea debera ser controlada en
un valor entre30 °Ca 35 °C y asi obtener resultados
optimos. No obstante, son factibles temperaturas de dosificacion
mas altas.

8. LOCTITE 3621 puede dosificarse también utilizando sistemas de
bombeo por desplazamiento positivo.

9. El producto no esta recomendado para dosificacion mediante pin
transfer.

10. El adhesivo sin curar puede limpiarse de la placa con
isopropanol, MEK o mezcla de esteres, como el LOCTITE®
7360™,

Especificaciones de los productos Loctite"s

LMS de fecha Julio 19, 2002. Se dispone de informes de ensayo para
cada lote en particular, que incluyen las propiedades indicadas. A fin
de ser usados por el cliente, los informes de ensayo LMS incluyen los
parametros de ensayo de control de calidad seleccionados,
adecuados a las especificaciones. Asimismo, se realizan controles
completos que aseguran la calidad y consistencia del producto.
Determinados requisitos de especificaciones del cliente pueden
coordinarse a través del Dpto. de Calidad Henkel Loctite.

Almacenamiento

Almacenar el producto en sus envases, cerrados y en lugar seco. La
informacién sobre el almacenamiento puede estar indicada en el
etiquetado del envase del producto.

Almacenamiento 6ptimo: 2 °C a 8 °C. El almacenamiento a
temperatura inferior a 2 °C o superior a 8 °C puede afectar de
forma adversa a las propiedades del producto. Tras retirarlo de la
camara frigorifica, LOCTITE 3621 tiene una vida util a temperatura
ambiente (22 °C to 28 °C) de 1 mes. El material que se extraiga del
envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el
producto sobrante al envase original. Henkel Corporation no puede
asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido
contaminado o almacenado en ofras condiciones distintas a las
previamente indicadas. Si se necesita informacion adicional, por favor
contactar con el Departamento Técnico o su Representante local.

Conversiones
(°Cx1,8)+32="°F
kV/mm x 25,4 = V/mil

mm/254="
um/ 25,4 = mil
Nx 0,225 =1b

N/mm x 5,71 = Ib/"
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N-m x 8,851 = Ib-"
N-mm x 0.142 = oz""
mPa-s = cP

Exoneraciéon de responsabilidad

Nota:

La informacién proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo
las recomendaciones de uso y aplicacion del producto, se basan en nuestro
conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboracién de esta
HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes
condiciones de trabajo y aplicacion de acuerdo al medio en que se encuentre, las
cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no sera
responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones
de produccioén para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se
esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para
confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la informacién en la Hoja de Datos
Técnicos o en cualquier otra recomendacion oral o escrita relativa al producto en
cuestién, excepto en los casos en que asi se haya acordado expresamente o en
caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra
responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos
defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium
NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel
Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo
siguiente:

En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en
virtud de cualquier fundamento juridico, la responsabilidad de Henkel en ningun
caso superara el importe de la entrega correspondiente.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel
Colombiana, S.A.S., serd de aplicacion el siguiente descargo de
responsabilidad:

La informacién proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo
las recomendaciones de uso y aplicacién del producto, se basan en nuestro
conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboracién de esta
HDT. Por lo tanto, Henkel no sera responsable de la idoneidad de nuestro
producto en sus procesos y condiciones de produccion para el cual se utilice, ni
de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que
lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro
producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la informacion en la Hoja
de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendacién oral o escrita relativa al
producto en cuestiéon, excepto en los casos en que asi se haya acordado
expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia
o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de
productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel
Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation,
sera de aplicacion el siguiente descargo de responsabilidad:

Los datos aqui contenidos se facilitan solo para informacion, y se consideran
fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por
otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del
usuario determinar la aptitud de los métodos de produccion aqui mencionados
para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables
para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrafiar la
manipulacion y utilizacién de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel
Corporation declina especificamente todas las garantias explicitas o implicitas,
incluyendo garantias de comercializaciéon o instalacion para un propésito en
particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation.
Henkel Corporation declina especificamente cualquier responsabilidad por dafios
de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los
productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposiciéon aqui ofrecida
sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmacién de
que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son
licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o
composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicacion
propuesta antes de su utilizacion habitual, empleando estos datos como guia.
Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o
de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este
documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro
lugar. ® indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de
EE.UU.
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